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See More. Detect Smart.
Laseroveé triangulaéné snimace vzdialenosti P1PC




Vhodné riesenie pre kazdé pouzitie

Séria P1PC rozsiruje portfélio ako ekonomickd alternativa k sérii P3. Laserové trianguladné snimade vzdialenosti P1PC spifiaju
Siroké spektrum poZziadaviek a daju sa presne prispésobit roznym oblastiam vyuZzitia. Reprodukovatelné namerané hodnoty za-
istuju spolahlivost procesov a robia z tychto snimacov efektivne rieSenie meracich Uloh s optimalizovanym vyuZivanim zdrojov.
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Integrovany 7-segmentovy  Nastavenia prostrednictvom Rychlost merania do 2 500/s Inovativne funkcie
displej NFC
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Vyhody snimacov P1PC

Vysoka presnost, jednoducha manipuldcia a Siroké portfdlio
zabezpeCuju spolahlivé procesy v Sirokej sSkale pouziti. Sé-
ria P1PC zaujme svojimi kompaktnymi rozmermi, vysokou spo-
lahlivostou a flexibilnou integraciou do strojov a zariadeni a je
obzvlast vhodna pre:

m Efektivne vyuzivanie zdrojov vdaka kompaktnym
konstrukénym rozmerom a jednoduchej integracii do
sériovych strojov

m Jednoduché uvedenie do prevadzky vdaka intuitivnej
parametrizacii, |O-Link a NFC

m Presna a stabilna detekcia aj tych najmensich rozdielov m Maximalna bezpeénost procesu vdaka spolahlivym
medzi povrchmi a farbami nameranym hodnotam aj pri vysokych rychlostiach

,Pre kompaktnu konstrukciu 1P a stabilné namerané hodnoty je
tento snimac idealnym pre mnohé oblasti vyuzitia.”




Od standardného vyuzitia po Specialne

Rozpoznanie konstrukénych dielov vo vkladacich staniciach
Pri vyrobe karosérii kontroluju laserové triangulaéné snimace
vzdialenosti polohu plechov pred procesom zvarania. Vdaka
rezimu Teach-in okna detekuju diely v ramci toleranéného okna
a zaruCuju tak presné umiestnenie a procesne bezpecné zva-
ranie.

Monitorovanie tvaru vinitej lepenky

Pri vyrobe vinitej lepenky sa kontinualne meria profil viny viace-
rymi triangulacnymi snimadémi. Zaistuju konzistentnu kvalitu aj
pri vysokej rychlosti a spolahlivo snimaju rézne farby a povrchy
na vC€asné zistenie deformacii.

Meranie spajkovacej pasty v spajkovacich zariadeniach SMD
Pri reflow spajkovani nanasaju rakle spajkovaciu pastu cez
Sablénu na dosku plosnych spojov. Laserové snimace vzdiale-
nosti pritom nepretrzite monitoruju vysku pasty a automaticky
riadia dopifianie, aby sa zabezpesil rovnomerny tok materidlu.

Kontrola polohy lesklych kovov

Pri vyrobe miniaturnych istiCov kontroluju laserové snimace
vzdialenosti, &i su vSetky komponenty spravne umiestnené.
Proces zvarania sa spusti len pri spravnej detekcii. Vysoka
presnost merania na réznych materidloch zaistuje spolahlivu
detekciu aj pri lesklych dieloch.



Prehl'ad produktov

Pracovny rozsah Odchylka linearity/ Vystu
y opakovatelnost 1 Sigma ystup

30 az 80 mm Analégovy 0...10 V
P1P /
C0 . 80 um /3 pm Analégovy 4...20 mA
Antivalent
40 az 240 mm 2 x spinaci kontakt

PIreT _ 400 um /.20 pm Analdgovy 0...10 V

Analdgovy 4...20 mA
50 az 350 mm 2 x spinaci kontakt

P1PC2 _ 600 pm / 30 um Analégovy 0...10 V

Analégovy 4...20 mA

Antivalent
60 az 660 mm 2 x spinaci kontakt

T I, | 0O Analégovy 0..10 V

Analdogovy 4...20 mA

VSetky modely su vybavené rozhranim |O-Link.

@ IO-Link®

@ Viac informacii o portfdliu najdete na nasej webovej stranke.
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